
Maßbilder

ratiopac Gehäuse

–Gehäuse

2.12.906/2001

RPA460

Maßtabelle

Höhe H h mm Breite B b mm Tiefe

HE mm TE mm T mm t mm T mm t mm T mm t mm T mm t mm T mm t mm

2 88,1 68,1 42 235,4 213,4

266 232,2 326 292,2 386 352,2 446 412,2

– –63 342,1 320,1

84 448,8 426,8

3 132,5 112,5 42 235,4 213,4

– –63 342,1 320,1

84 448,8 426,8

4 177,0 157,0 42 235,4 213,4

– –63 342,1 320,1

84 448,8 426,8

6 265,9 245,9 42 235,4 213,4
– – 506 472,2

84 448,8 426,8

ratiopac dual – Gehäuse

RPA460

Maßtabelle

Höhe H h mm Breite B b mm Tiefe

HE mm TE mm T mm t mm T mm t mm T mm t mm T mm t mm

3 132,5 112,5 42 235,4 213,4

63 342,1 320,1

84 448,8 426,8 238,5 232,5 298,5 292,5 358,5 352,5 418,5 412,5

4 177,0 157,0 84 448,8 426,8

6 265,9 245,9 84 448,8 426,8 – –

Gehäuse

Gehäuse 2 HE ........2.12.2

Gehäuse 3 HE ........2.12.3

Gehäuse 4 HE ........2.12.4

Gehäuse 6 HE ........2.12.5

dual – Gehäuse
3 HE.......................2.12.6

dual – Gehäuse
4 HE.......................2.12.7

dual – Gehäuse
6 HE.......................2.12.8

Frontplatten/
Rückwände

Übersicht Bauteile
EMC-Aufrüstung .2.12.10

EMC Gesamt-
frontplatte ...........2.12.11

Gesamtrückwand 2.12.11

EMC Gesamt-
rückwand ............2.12.12

Teilfrontplatten ...2.12.12

Innenausbau

Übersicht Bauteile
Innenausbau .......2.12.14

Montagepositionen
Modul-/Profil-
schienen .............2.12.15

EMC-Modulschiene
vorne ...................2.12.16

Doppelmodulschiene
vorne ...................2.12.16

Gewindestreifen..2.12.18

Lochstreifen ........2.12.20

Führungsschiene für
Leiterkarten ........2.12.20

Z- und Loch-
schienen .............2.12.20

Isolierstreifen .....2.12.22

EMC-Kontakt-
streifen................2.12.22

EMC-Trägerleiste 2.12.23

Erdungsset ..........2.12.23

Zubehör

Kabel-
aufwicklung ........2.12.24

Griffe ...................2.12.24

Befestigungs-
material.................2.17.0

Unterteilter
Ausbau ................2.36.17


